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ZAPYTANIE OFERTOWE Nr Lumel /4/2024 z dnia 17.09.2024 r.


[bookmark: _Ref88756004]Załącznik nr 1a cz.1

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia:
Informujemy, iż wszystkie podane w załączniku numer 1a ewentualne znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególne procesy, które zostały wykorzystane do scharakteryzowania produktów lub usług maja tylko znaczenie poglądowe, a zamawiający dopuszcza rozwiązania takie jak opisano poniżej lub równoważne, pod warunkiem spełniania przez nie minimalnych wymagań opisanych w zapytaniu ofertowym.
I. Składniki kosztowe :
Dostawa, instalacja i szkolenie z zakresu obsługi linii do montażu SMT z modułami technologicznymi w skład których wchodzą:

1) Oprogramowanie Traceability (1 szt.) – minimalne wymagania:
· Oprogramowanie IFS-NX, oraz interfejsy do maszyn, które mają umożliwiać pracę w linii montażowej obejmujące wszystkie elementy tej linii: 
· przyjmowanie materiałów, 
· rejestrację wszystkich elementów elektronicznych użytych do produkcji poszczególnych płyt PCB na automatach Pick & Place wraz parametrami procesu nadruku pasty na sitodrukarce, profilu pieca rozpływowego, inspekcji SPI i AOI, 
· powiązane kodami nanoszonymi przez znakowarkę laserową.
· Pełne Traceability produkcji dla linii SMT z pełną identyfikowalność ssawek dla automatuów P&P. Dodatkowo jest możliwość rozbudowy systemu na montaż przewlekany lub końcowy. Pełne Traceability musi objąć procesy od momentu wejścia komponentu na magazyn produkcji elektroniki, aż do przetestowania zmontowanego powierzchniowo pakietu. Oprogramowanie musi umożliwiać śledzenie statusu każdej maszyny produkcyjnej.
· Śledzenie naprawianych płytek (dane wejściowe i wyjściowe).

2) Stanowisko do automatycznego przyjmowania materiałów na magazyn (1 szt.) – minimalne wymagania:
· Automatyczna kontrola i rejestracja dostaw komponentów
· Zabezpieczenie przed błędnymi przyjęciami materiałów
· Wbudowana kamerę o wysokiej rozdzielczości i oprogramowanie pozwalające na czytanie i identyfikację kodów 1D i 2D bezpośrednio z etykiety dostawcy
· Możliwość drukowania indywidualnej etykiety dla każdego przyjmowanego komponentu
· Interfejs do  systemu SAP-HANA
· Integracja z systemem IFS-NX.
· Przyjmowanie materiałów SMT i THT
· Stół ESD z wbudowaną kamerą wysokiej rozdzielczości, drukarka kodów oraz komputer z akcesoriami



3) Liczarka Automatyczna elementów (X-Ray) (1 szt.) – minimalne wymagania::
· Automatyczne liczenie komponentów w tackach, listwach i krążkach
· Integracja z systemem IFS-NX
· Liczenie krążków 7, 13 oraz 15 calowych
· Liczenie komponentów w kawałkach taśm
· Skanowanie komponentów w torebkach ESD
· Liczenie komponentów SMT oraz THT

4) Stanowisko do uzbrajania podajników komponentów (1 szt.) – minimalne wymagania:
· Zabezpieczenie przed uzbrojeniem materiału w niewłaściwym slocie na wózku automatu
· Uzbrajanie wózków do automatów w trybie offline
· Przypisywanie  za pomocą skanera kodów z ID komponentów do podajników
· Spięte z systemem traceability IFS-NX - Gromadzenie informacji jakie materiały zostały użyte do projektu, który operator je uzbrajał i kiedy
· Dostosowane do uzbrajania podajników elektrycznych
· Wyposażone w zasilacz do wózków automatów i skaner kodów kreskowych 

5) Magazyn załadowczy (1 szt.) – minimalne wymagania:
· Stacja załadowcza z dwoma magazynkami pozwalająca na ciągłą pracę linii bez konieczności jej zatrzymywania w przypadku wymiany magazynka
· Obsługiwanie płyt o wymiarach od 50x70 mm do 460x460 mm i grubości 0.8 – 4,5 mm
· Destacker przed laserem z opcją pass-through.
· Automatyczna regulacja szerokości transportu z urządzenia master z interfejsem CAN-BUS
· Elektryczny siłownik wypychający
· Interfejs SMEMA

6) Znakowarka laserowa (1 szt.) – minimalne wymagania:
· Nanoszenie indywidualnych kodów 2D na PCB, komponenty oraz układy scalone
· Głowica napędzana silnikami liniowymi
· Integracja z IFS-NX
· Obsługiwanie płyt o wymiarach od 50x70 mm do 508x508 mm i grubości 0.8 - 4 mm
· System pochłaniania oparów
· System pozycjonowania PCB 
· System weryfikacji jakości wypalanych kodów
· Oświetlenie RGBW dla kamery
· Interfejs TCP-IP
· Automatyczna regulacja szerokości transportu z urządzenia master z interfejsem CAN-BUS
· Interfejs SMEMA


7) Sitodrukarka (1 szt.)  – minimalne wymagania:
· Możliwość nanoszenia pasty lub kleju SMT
· Automatyczne czyszczenie szablonów SMT metodami na sucho, mokro i podciśnieniowo
· Stół drukarki oraz uchwyty rakli są odlewane
· Laserowy pomiar wysokości wałka pasty lutowniczej
· Integracja z systemem IFS-NX
· Podpory płyty PCB
· Close-loop z SPI
· Obsługiwanie płyt o wymiarach od 50x50 mm do 510x510 mm i grubości 0.4 - 6 mm
· Obsługiwanie ramy o wymiarach od 370x470 mm do 737 x 737 x 40 mm
· Zestaw rakli o różnej szerokości ( od 210 do 520 mm)
· Pomiar temperatury i wilgotności wewnątrz maszyny
· Interfejs SMEMA

8) SPI (1 szt.) – minimalne wymagania:
· Objętościowy system weryfikacji ilości pasty ze sprawdzaniem 3D
· Rozdzielczość systemu pomiarowego 0.1 um
· Funkcję sprzężenia zwrotnego z sitodrukarką
· Integracja z systemem IFS-NX
· Inspekcja pasty na padach dla komponentów od rozmiaru 01005
· Obsługiwanie płyt o wymiarach od 50x50 mm do 510x510 mm i grubości 0.8 - 6 mm
· Inspekcja: obecność pasty lutowniczej/brak, objętość, wysokość, kształt, pozycjonowanie na padzie
· Interfejs SMEMA

9) Piec lutowniczy (1 szt.) – minimalne wymagania:
· Możliwość regulacji temperatury stref grzewczych i chłodzących pieca
· Integracja z systemem IFS-NX
· 10 stref grzewczych góra/dół
· Transport łańcuchowy z kołkami 5 mm płytek z systemem podpór z zakresem regulacji szerokości od 50 do 460 mm
· Interfejs do systemu Traceability
· System oczyszczania gazów procesowych
· Wewnętrzy system aktywnego chłodzenia z regulacją temperatury w pierwszej strefie chłodzenia
· Monitorowanie przejścia i obecności płytek w piecu
· Interfejs SMEMA
· UPS do podtrzymania w przypadku zaniku zasilania

10) AOI (1 szt.) – minimalne wymagania:
· System pomiarowy z 9 kamerami i 1 projektorem generujący obraz 3D umożliwiający porównanie montażu ze wzorcem wcześniej zdefiniowanym przez specjalistę
· Wykrywanie przesunięć elementów, kierunku ułożenia, nieprawidłowości spoin oraz rozpoznawanie opisów na obudowach elementów
· 100% kontrola optyczna elementów po procesie lutowania w piecu
· Wykrywanie uszkodzenia laminatu i rozrzuconych komponentów ( z obrazowaniem przestrzennym)
· Integracja z systemem IFS-NX
· Obsługiwanie płyt o wymiarach od 50x50 mm do 510x510 mm i grubości 0.8 - 6 mm
· Inspekcja komponentów od rozmiaru 01005
· Stacja programowania offline.
· Stacja weryfikacji
· komputer PC z systemem Windows
· dotykowy monitor
· klawiatura dedykowana do stacji weryfikacyjnej
· licencja vVerify
· Automatyczne czytanie kodów 1D, 2D i OCR
· Automatyczne generowanie programów inspekcyjnych z Plików CAD
· Interfejs do systemu Traceability
· Interfejs SMEMA


11) Transporty płyt PCB (1 komplet) – minimalne wymagania:
· Transport przed drukarką szablonową do instalacji skanera do traceability o długości do 530 mm.
· Transport inspekcyjny (z windą) za SPI z wieżą sygnalizacyjną o długości do 530 mm
· Bufor FIFO z transportem wejściowym oraz chłodzeniem płytek przed AOI.
· Obsługiwanie płyt o wymiarach od 50x70 mm do 460x460 mm i grubości 0.8 – 4,5 mm
· Interfejs SMEMA
· Automatyczna regulacja szerokości transportu z urządzenia master z interfejsem CAN-BUS


12) Magazyn wyładowczy (1 szt.) – minimalne wymagania:
· Stacja rozładowcza przeznaczona do pracy z dwoma magazynkami oraz opcją sortowania płytek dobra/zła po kontroli AOI
· Obsługiwanie płyt o wymiarach od 50x70 mm do 460x460 mm i grubości 0.8 – 4,5 mm.
· Automatyczna regulacja szerokości transportu z urządzenia master z interfejsem CAN-BUS
· Elektryczny siłownik wypychający
· Interfejs SMEMA
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